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Conector de Celdas de Bateria Innovador con Laminas de Cobre:
Un Estudio de Caso

SOLDADURA DE PLASTICO SOLDADURA DE METALES CORTAR LIMPIAR CRIBAR

Bronschhofen, 16.05.2024

La avanzada tecnologia de soldadura por ultrasonido para metales de Telsonic se ha aplicado con éxito en una solucion
innovadora para conectar los conectores de las celdas de bateria utilizando laminas delgadas de cobre. Esta aplicacion
innovadora garantiza una minima resistencia eléctrica y una alta eficiencia de produccion, estableciendo nuevos estandares para
la industria de fabricacion de baterias.

El Desafio: Minimizar la Resistencia Eléctrica

En la fabricacion de celdas de baterfa, es esencial conectar eléctricamente los colectores de corriente hechos de laminas delgadas de cobre
de las celdas individuales y soldarlos a un busbar central de cobre niquelado. Debido al gran nimero de capas de conexidn, la resistencia
eléctrica debe mantenerse lo mas baja posible. El alto volumen de produccién también requiere un proceso de fabricacién automatizado
con un monitoreo continuo de la calidad después de la validacion.

La Solucién: Soldadura por Ultrasonido para Metales

La tecnologia de soldadura por ultrasonido para metales permite la conexién confiable de multiples capas de ldminas delgadas debido al
excelente comportamiento de flujo del cobre. El movimiento de friccion de alta frecuencia rompe las capas de oxido entre las Idminas,
creando un enlace cohesivo con una resistencia eléctrica 6ptima. La aplicacion se realiza en un sistema de soldadura modular de 20 kHz
MPX con software de control Telso®Flex.

Ventajas de la Configuracién

La tecnologia de soldadura por ultrasonido ofrece amplias opciones para el monitoreo de procesos y calidad. El disefio modular del sistema
de soldadura de 20 kHz MPX permite una integracién optima en las lineas de produccion. Varios programas pueden gestionarse claramente
en el software de control Telso®Flex para diferentes configuraciones de contacto. La interfaz grafica intuitiva con funcionamiento
independiente del idioma simplifica significativamente el uso.

Implementacién Exitosa: Sistema de Soldadura por Ultrasonido Modular de 20 kHz MPX

Esta aplicacion se implementd con éxito utilizando el sistema de soldadura por ultrasonido modular de 20 kHz MPX de Telsonic y el
software de control Telso®Flex. Los componentes del sistema se integraron en una configuracion personalizada, demostrando la capacidad
de Telsonic para cumplir con los exigentes requisitos de la fabricacion de celdas de bateria a gran escala.
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